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Abstract (en)
The subject of the invention is a process for melting (smelting) an electrically conductive material (1) in a cold-crucible induction melting (smelting)
furnace (10) in which a mass of the electrically conductive material (1) is electromagnetically confined, up to its melting point, the inclusionary
particles contained in the liquid electrically conductive material (1) are separated off by creating at least one vortex in the said material by
electromagnetic stirring, part of the mass of the liquid electrically conductive mass (1) is poured off into a pouring pipe (15) placed underneath the
said melting furnace (10), the pouring stream of the liquid electrically conductive material (1) is subjected to radial electromagnetic confinement
and there is provision for vertical coaxial alignment of the electromagnetic fields acting on the mass of liquid electrically conductive material (1) and
on the pouring stream of the said mass. The subject of the invention is also a cold-crucible induction melting furnace for the implementation of this
process. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention a pour objet un procédé de fusion d'un matériau électroconducteur (1) dans un four de fusion (10) par induction en creuset froid, dans
lequel on confine électromagnétiquement une masse du matériau électroconducteur (1) jusqu'à sa température de fusion, on décante les particules
inclusionnaires contenues dans le matériau électroconducteur (1) liquide en créant dans ledit matériau par brassage électromagnétique, au moins
un vortex, on coule une partie de la masse du matériau électroconducteur (1) liquide dans un tube de coulée (15) disposé au-dessous dudit four
de fusion (10), on soumet le jet de coulée du matériau électroconducteur (1) liquide à un confinement électromagnétique radial et on assure
un alignement coaxial vertical des champs électromagnétiques agissant sur la masse du matériau électroconducteur (1) liquide et sur le jet de
coulée de ladite masse. L'invention a également pour objet un four de fusion par induction en creuset froid pour la mise en oeuvre de ce procédé.
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